Produkt-Info
—= 1- und 2-seitige Leiterplatten

—== 1.Einleitung

contag

Prototype Circuit Boards

Mit dieser Produkt-Info méchten wir Ihnen einige grundsatzliche Angaben zur Fertigung von 1-seitigen und 2-seitigen
Leiterplatten liefern. Sie soll hnen Entscheidungshilfe bei lhrer Bestellung bieten. Weitergehende Produkt- und

Technologie-Infos senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

—== 2. Allgemeine Angaben

Standard Sonder**
Max. SchaltungsgroRe 459mm x 264mm 508mm x 361mm
Dicke der Schaltung 0,50-0,80-1,00-1,55-2,00 - 2,40mm 0,1mm bis 4,2mm
Kupferauflage 18-35-70-105um nach Wunsch
—== 3. Materialien

Materialtyp Materialart
Standard FR4 Epoxid-Glashartgewebe
Modifiziertes FR4-System Mittel-Tg, Hoch-Tg, halogenfrei Datenbldtter senden wir lhnen

- - gerne auf Anfrage zu.
CEM1 Hartpapierkern mit FR4-AuRRenlagen
Rogers Ro 4003° Hochfrequenz-Material
Weitere Materialien kénnen Sie gerne bei uns erfragen

—== 4. Mechanische Bearbeitung

- Ritzen

- Kontur frasen

- Stegfrasen

- Senkbohrungen

- Tiefenfrasungen

- Kantenmetallisierung

- Einpresstechnik

- Bohren mechanisch (ab 0,20mm Durchmesser)
- Laserbohren

—== 5 _Oberflichen

- Lotstopplack griin (alternativ: blau, rot, schwarz, gelb, weiB, farblos)
- Vacrel® (fotostrukturierbare Lotstoppfolie, 75pm dick)

- Positionsdruck weiB (alternativ: blau, rot, schwarz, gelb, griin)

- chemisch Ni/Au

- HAL, HAL-PbSn

- chemisch Sn

- chemisch Ni/Pd/Au

- galv. Ni/Au (partiell/vollflachig), galv. Steckervergoldung

- OSP (z.B. Entek® Plus organischer Oberflachenschutz)

- Carbondruck

—= 6. Testsysteme

- AOI (Automatic Optical Inspection)
- Elektrische Priifung (Fingertester)

—= 7.Priifung/Normung

- Gemal3 IPC-A-600 Klasse Ill
- UL-Listung (Filenumber E228204)

Fiir weitergehende technologische Fragen rund um das Thema Leiterplatten wenden Sie sich bitte an unser

Technologen-Team (Tel. 030 / 351 788 —155).

**nach Absprache
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